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特  長

ルーホールはんだ上り性に優れています。
ブリッジ、スルーホール上がり性などのはんだ

付性のトータルバランスに優れています。

FEATURES
• Obtains an excellent through-hole rising quality in not 

only general lead-free solder but also low % silver based 
lead-free solder.
• Excellent in total balance in the solderability such as 

through-hole rising, reduction of non-soldering and 
bridges.

鉛フリー対応

低銀はんだ対応フラックス

State 

Test on corrosion of residue

Electric insulation resistance

Spreading ratio※
Chlorine content

Viscosity
(20℃,Redwood viscometer)

Color

Solid content

Specific gravity

ITEM項　目

液状 Liquid

0.825

15

淡黄色透明   transparent light yellow

4.5

0.08

80

１×10９ 以上　or more

合格　Passed

CF-030AGM-3

一般特性　General Properties

Lead Free

形状

比重
固形分含有量

色調
粘度
(20℃、レッドウッド法）
塩素含有量

はんだ広がり率※

電気絶縁抵抗 (JIS Z 3197)
残さの腐食性  (JIS Z 3197)

（mPa・s)

at20℃

（％）

（％）

（％）

(Ω）

CF-030AGM-3 従来品　Conventional Product

優れたぬれ性とスルーホール上がり性!
An Excellent Wettability and Through-hole Rising Property!

※Sn99/Ag0.3/Cu0.7,  Sn 96.5 / Ag 3.0 / Cu 0.5
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Low Silver Lead-free Compatible


